
특징 1 :  온도 제어 100 ° C-450 ° C
Feature2 :  브러시리스 송풍기 및 부드러운 공기 흐름
특징 3 :  공장 가격, 무역 보증 공급자
Feature4 :  소규모 주문 및 OEM 주문 허용
 
 

용법
1. SOIC, CHIP, QFP, PLCC 및 BGA 등 여러 부품을 납땜하지 않을 때 적합
2. 수축, 가열, 도막 제거, 제상, 예열 및 고무 납땜 등에 적용 가능
 












